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武汉帝尔激光科技股份有限公司 

关于拟在新加坡投资设立子公司的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

一、对外投资概述 

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召

开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟在新加坡投资设立子公司的议

案》。根据公司战略规划及经营发展的需要，公司拟使用自有资金出资不超过

1,000万美金在新加坡投资设立全资子公司。 

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投

资管理办法》等有关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交

公司股东大会审议。本次投资事项尚需国家有关部门批准。 

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。 

二、拟设立子公司的基本情况 

英文名称：DR Technology Singapore Pte Ltd（暂定名） 

中文名称：帝尔技术新加坡有限公司（暂定名） 

企业类型：私人有限公司 

注册资本：10,000新币 

注册地址：9 Raffles place, #26-01 Republic plaza, Singapore 048619 新加坡莱

佛士坊9号，共和大厦26-01室，048619（暂定） 

经营范围：激光精密加工技术、设备与配件的研究开发、生产、销售、维修

及技术咨询服务 

出资方式：自有资金出资 

股东情况：公司100%持股 



上述信息具体以在新加坡当地公司注册处登记为准。 

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 

（一）投资的目的 

公司将在新加坡设立研发和生产中心作为公司中国境外总部，公司将利用新

加坡的高科技技术成熟、劳动力素质高等优势，吸引大批高科技人才，形成领先

的科技研发队伍，新加坡子公司将致力于新型激光技术的研发，并将技术导入公

司国内总部。形成产品研发和产品销售的环路，立足新加坡，辐射全球市场，将

加强公司的国际市场竞争地位，进一步开拓国际市场。 

（二）存在的风险 

本次投资尚需国家有关部门的审批或备案后方可实施，存在一定的不确定性。

本项目实施过程中，可能会面临经营管理、技术研发和汇率波动等风险。公司对

这些风险有充分的认识，并积极采取措施加以防范和控制，确保实现项目的预期

目标。 

1、经营管理风险及应对 

风险：本次投资项目大力促使公司逐步走向国际化，鉴于新加坡在商业经营

和国家营商环境较我国存在较大的区别，新加坡子公司可能存在生产经营的风险

和因跨境管理不能对海外资产及业务实施有效控制的风险。 

应对：公司将根据不同阶段的海外业务管控模式逐步展开业务整合，以确保

投资和整合同步进行。同时公司将积极面对未来需求，强化人力资源配置，提升

运营管理水平，做好跨境管理的各项准备工作。 

2、技术研发风险及应对 

风险：公司技术创新和新产品的开发可能会受各种客观条件的制约，技术创

新、新产品开发具有不确定性风险；同时存在新技术、新产品研发成功后不能得

到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。 

应对：虽然近年来太阳能电池市场总体需求较大，由于行业技术更新换代较

快，公司多年来根据未来太阳能电池生产行业对激光加工工艺的潜在需求、激光

加工技术的特征及成本等因素的跟踪分析，前瞻性地开展了新产品的研发、试制

及产业化，并计划不断地通过技术创新和新产品开发，继续保持公司在精密激光

加工应用领域的优势地位。 

3、汇率波动风险及应对 



风险：投资完成后，公司未来经营范围将逐步涵盖全球多个地区，境外子公

司日常经营将采用外币结算，存在汇率波动的风险。 

应对：投资完成后，公司日常经营结算可能涉及新币、美元等多种外币，公

司将通过多种货币化解中长期外汇风险，合理规避汇率波动带来的损失。 

（三）对公司的影响 

本次拟投资设立的子公司为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次

投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不

会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情

况。长期来看，符合公司的发展战略，有助于将现有的业务及产品产能进行多元

化多地区的配置，增进境内外产业良性竞争，更可以借助新加坡优厚的技术资源，

不断提升自身的技术研发及服务实力，有效帮助公司迅速打开国际化大门，提升

品牌知名度和公司在世界资本市场的形象。 

四、备查文件 

《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。 

 

特此公告。 

 

武汉帝尔激光科技股份有限公司 

      董事会 

2021 年 10 月 29 日 

 


